
TSMC Property

官網必備附件 : 歷年成績單
另可檢附 : 教授推薦信，英文檢定證明，其他證照

2023/02/28
前立即應徵

• 期間 : 2023/07~2024/06

• 名額 : 10位

實習資訊

徵才條件 • 專為在校生規劃，對象為大學四年級，學年實習期間2023/7-2024/6

• 機械、動機、電機、電子、光電、半導體工程、機電、模具、自動化、

飛機、車輛、電輔、機械設計等相關科系

• 需有機械相關的基礎知識；有半導體製程知識者尤佳

• 具備問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力

• 能配合大多數工作時間內，穿著無塵衣且將在無塵室環境中工作

• 具備基本英文讀寫能力

工作內容 • 負責半導體產品線機台設備維修及保養

• 管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理

• 設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性

福利制度 • 起薪38,000起

• 含勞保、健保、團保

• 實習結束後有機會轉正職員工

@健行科技大學


